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Inspur FPGA アクセレレーションカード

Intel GX1150, 1.366TFLOPS, 

HHHL
Intel GX2800, 9.2TFLOPS, 

FHHL
Xilinx VU37P, 28.1TOPS, HBM2 

8GB, FHHL

F37XF10SF10A

汎

用

特

殊

F07V, ZU7EV *2 

16 Streams Codec, FHHL 

F07V

N10X, Xilinx ZU17EG+CX4L, 

2*25GE, FHHL

N10X

SmartNICMedia Codec + AI

PAC U250U200

Intel FPGA, GX1150, 

1.366TFLOPS, HHHL
Xilinx FPGA, VU13P(XCU250), 

33.3TOPS, FH3/4L

Xilinx FPGA, VU9P(XCU200), 

18.6TOPS, FH3/4L

Inspur製

既 製



主要コンポーネント

サイズ FHHL Single-Slot

FPGAチップ
XCZU17EG-FFVC1760: quad-core ARM® Cortex-A53 up to 1.5GHz, dual-core Cortex-R5

real-time processors up to 600MHz, 926 K System Logic Cells, and 1590 DSP Slices

NICチップ Mellanox ConnectX-4 Lx

ストレージ

FPGA PS side 8GB DDR4(64bit DATA+ 8bit ECC) @2400MTs on-chip memory

FPGA PL side 4GB DDR4(64bit DATA+ 8bit ECC) @2400MTs on-chip memory

その他 16MB SPI Nor FLASH; 1Gb*2 QSPI Nor FLASH; 512Kb EEPROM

インターフェイス

システム PCIe Gen3 x16: FPGA PCIe x8 + CX4 PCIe x8

ネットワーク 2x 25GbE SFP28

テスト 3-line UART Test Interface（LVTTL level）

その他 Tri-speed RJ45管理ポート; 6pin JTAGポート

電力 & 放熱

電 源 PCIe-slot 12V@75W

消費電力 45W (Peak)

冷 却 放熱板冷却

ボード管理

BMC管理
電力制御、ボード情報監視、ボードSNへのアクセスを含む

インテリジェントなボード管理

アップグレード PCIeオンラインファームウェアアップデート対応

N10X: ネットワークとコンピューティングを加速するスマートNIC



• 技術仕様

Model F10A

サイズ
Half Length, Half- Height with low profile bracket

Single width SKU1/Double width SKU2

システム
インターフェイス

PCIe 3.0 x8
2*10GE interfaces

電 源 derived from on-board 12V PCIe slot

消費電力 45W(Peak)/35W(Average)

オンボード
メモリ Dual channel DDR4 SODIMM, 16GB @2133MT/s, 64bit

オンボード
フラッシュ 2Gbit Flash with 32-bit width data bus

ピークパフォーマンス 1.366TFlops 

プログラム言語 RTL, OpenCL, HLS

開発ツール Intel OpenVINO SDK

F10A

SKU1 - Active heat sink

SKU2 - Passive heat Sink

2種類の放熱モデル



F37X: Ultimate Design for AI Computing

主要コンポーネント

サイズ Full height, half length (167mm x 111mm)

チップ Xilinx Virtex UltraScale+ VU37P

メモリー

HBM DRAM 8GB on-chip HBM2, bandwidth @ 460GB/s

DDR support up to 24GB DDR4 @ 2,666Mb/s , 3 channels 72bits DDR4 SDRAM，

インターフェイス

PCI Express PCIE 3.0 x16

ネットワーク 2x 100GbE QSFP28

メンテナンスポート Micro USB

電力 & 放熱

電 源 12V PCIe slot @75W + additional 12V AUX supply @75W

消費電力 150W (Peak)，75W (Average)

冷却方法 Double-slot passive cooling

ボード管理

ボード管理コントローラー
(BMC)

電源の制御、ボード情報の監視（温度、消費電力、メモリ）、およびボードSNへの
アクセスを含むインテリジェントなボード管理

アップデート方法 PCIeオンラインファームウェアアップデート対応



エンドトゥエンドの幅広いソリューションの提供

NF5280M5 NF5468M5

TF2

Inspur FPGAs

ML Suite for Inference

ML フレームワーク

開発ツール

ハードウェアプラットフォーム

Software IPs

プログラミング言語

Image Recognition Video RecommendationAutonomous Driving Financial TerminalsVideo Processing CAD/Content Creation

RTL, C, C++, OpenCL

開発環境
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Inspur FPGA成功ケース

Transcoding in NetEase

Tencent FPGA Cloud

IFLYTEK Speech RecognitionAli FPGA Cloud

NF5280M5 F10A

+

KingSoft FPGA Cloud

Video decoding in Horizon Robotics Life Science acceleration

Life Science acceleration

Brainsmatics Research

• Inspur FPGAビジネスの利点
データセンター向けの総合的なFPGAシステムソリューション
成熟した信頼できる品質管理
アフターサービスとメンテナンス
ソフトウェア生産性



アリババクラウド



Horizon Robotics



Falcon Computing



Picture transcoding solution -- WebP
In 2010, Google release that will support gif in 2014, it can compress the picture more 
and also can guarantee the image quality.

PNG：reduce more than 26% JPG：reduce 25-34% GIF：reduce 64%

Google —— for all product line
➢ Page transmission reduce 33%
➢ Page loading time reduce 10%
➢ Save TB level storage space everyday 

Tencent —— News client
➢ Bandwidth’s peak of flow reduce 9GB
➢ Delay of picture & delay of data’s 

download reduce 100ms


